miniFactory 3D Yazicilarla
Otomotiv Sektorunde Buyiuk
Olcekli Uretim Devrimi

Otomotiv Uretiminde 3D baski teknolojisinin kullanimi,
geleneksel Uretim yontemlerine yeni bir soluk getiriyor.
miniFactory 3D yazicilari, yalnizca lretim siireclerini
donustlirmekle kalmiyor, ayni zamanda motorsporlari gibi yiiksek
performans gerektiren sektorler icin biiyiik ve karmasik
parcalarin hizla gelistirilmesine olanak taniyor.

Bu yazida, miniFactory teknolojisinin biiyiik 6lcekli parca
iiretimindeki basarisini, mihendislik standartlarina uyum
saglama yetenegini ve maliyet avantajlarini kesfedecegiz.

Biiyiitk Olcekli Parcalarin Hizlz
Prototiplemesi ve Uretimi

miniFactory Ignite, 600x400x400 mm boyutlarina kadar biyilk
olcekli parcalar uretebilen guclu bir 3D baski sistemidir. Bu
sistem, mihendislik ve yiiksek performansli polimerlerle
calisarak, buyuk ara¢ parcalarinin hizli prototiplenmesini
mumkan kilar.

Ornedin, bir aracin merkez konsolu gibi biiyiik bir parcasi
yalnizca 24 saat icinde iiretilebilir ve yaklasik 2 kgagirliga
sahip olabilir. Bu hiz, tasarim siirecini onemli 0lgiiede
hizlandirarak, yeni arac¢ parcalarinin pazara sunulma siiresini
kisaltar.
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ABS ile basilmis otomotiv orta konsol prototipi. Boyut: 550 x
250 x 200 mm. Baski sliresi: 24 saat. Agirlik: 1,8 Kkg.



ABS ile basilmis motorsporlari kaput havalandirma parcasi.

Boyut: 560 x 350 x 30 mm. Baski siuresi: 20 saat. Agirlak: 1,1
kg.

Endistri Standartlarini Karsilayan
Yuksek Performansli Malzemeler

Ara¢ parcalari, kullanim alanina bagli olarak alev
geciktiricilik, giivenlik sertifikalari ve diger endiistri
onaylarinasahip olmalidir. miniFactory 3D yazicilari, bu
gereksinimleri karsilayan yuksek performanslzi
malzemeleridestekleyerek, hem biiyiik 6lcekli hem de sektor
standartlarina uygun parcalar iliretmeyi mimkiin kilar.

Bu sayede otomotiv Ureticileri, sadece ekonomik ve buylk
parcalar uretmekle kalmaz, ayni zamanda guvenlik ve kalite
standartlarina tam uyum saglayarak rekabet avantaji elde eder.
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PA6/66CF ile basilmis motorsporlari hava girisi montaj
parcasi. Boyut: 600 x 300 x 200 mm. Baski suresi: 12 saat.
Agirlik: 0,8 kg.

Motorsporlarinda Karbon Fiber
Destekli 3D Baskzi

Motorsporlari dinyasi, hafiflik, dayaniklilik ve aerodinamik
tasarim acisindan sirekli yenilik arayisindadir. miniFactory
3D baski teknolojisi, karbon fiber takviyeli malzemelerle
uretim yaparak, motorsporlari ekiplerine buyuk bir avantaj
sunar.

[] Karbon fiber takviyeli parcalar, hem hafif hem de dayaniklai
olmalarinin yani sira, karmasik geometrilere sahip olabilir.
Geleneksel uretim yontemleriyle Uretilemeyecek bu parcalar,
miniFactory’nin sagladigi esneklik sayesinde kolayca



uretilebilir.

Bu teknoloji sayesinde, motorsporlari ekipleri pist testlerine
ve rekabet dinamiklerine hizli sekilde yanit verebilir,
parcalarini hizla optimize edebilir ve gelistirme siirelerini
onemli olciiede kisaltabilir.

miniFactory ile Maliyet Verimliligi

miniFactory’nin Eriyik Filament Uretimi (FFF) teknolojisi,
0zellikle biiyilk 6lcekli parcalarain iiretiminde olaganiistii
maliyet avantaji sunar.

v[] Acik malzeme sistemi sayesinde, liclinci taraf malzemelerin
kullanilmasina olanak tanir.

v[] Kapali sistemlere kiyasla iiretim maliyetlerini %50’ye kadar
azaltabilir.

v[] Esnek malzeme secimi, lreticilere bitcelerine ve performans
gereksinimlerine gore en uygun uretim stratejisini belirleme
ozgurlugd sunar.

Bu 6zellikler, miniFactory’yi hem biiyiik, dayanikli parcalar
iretmek isteyen firmalar hem de maliyetleri kontrol altinda
tutmak isteyen iireticiler ic¢in ideal bir ¢oziim haline getirir.

Sonuc

Gelismis 3D baski teknolojisinin arac¢ uretiminde entegrasyonu,
biiyiik ve karmasik parcalarin hizli ve verimli bir sekilde
iiretilmesini saglar. miniFactory 3D yazicilari, ylksek
performansli malzemeleri kullanarak endiistri standartlarina
uygun parcalar iiretebilir ve firmalara rekabet avantaji sunar.

[] Daha hafif, daha giiclii ve daha hizli iiretim ic¢in miniFactory
3D yazicilariyla tanisin!



https://www.3dortgen.com/minifactory.html

Egitim ve 3D Baski Bir Araya
Gelirse Ne Olur?

Yapay zeka, nesnelerin interneti gibi yikici teknolojilerin
liderliginde hayatimiza giren 4. Sanayi Devrimi, beraberinde
akilli Uretimi ve yenilikc¢i kavramlari getirmekle kalmayip,
genclerin temel egitimi icin yeni gereksinimleri de getiriyor.
Peki neymis bu gereksinimler diye soracak olursaniz en
temelinin STEM oldugunu sdyleyebiliriz. Cocuklarda elestirel
ve analitik diisiinme becerilerini gelistirme amaciyla Bilim,
Teknoloji, Muhendislik, Sanat ve Matematik alanlarina
odaklanan bir 6grenme yaklasimi olan STEM, egitim baglaminda
yeniliklerin onunu acma ve her acidan donanimli nesiller
yetistirme ideali tasiyor.
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Cocuklarin 6grenim dinyasina ortak olan STEM egitimi
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Egitimsel baglamda cocuklari yasadiklari dinyaya karsi duyarli
birer sosyal girisimciler olma yolunda egitirken, ayni zamanda
daha yasanabilir bir gelecek icin de sosyal inovasyon
faaliyetlerinde bulunmaya tesvik ediyor. Bu da STEM egitimini,
bilgi ve teknolojiyi siniflara ve laboratuvarlara sokmanin en
yenilikci ve keyifli araci haline getiriyor.

STEM egitimini okullarda yaygin hale getirebilme noktasinda
erisilebilirlik firsati ve esnekligi sunan 3D baski

teknolojisi bircok okulda tanitilmaya baslandi. Bu noktada 3D
baski, yenilikc¢i o6gretim yontemlerini tesvik etmekle kalmayip
ogrencilerin ve ogretmenlerin sinif etkinliklerine katilimini
artiriyor. Ayni zamanda Ogrencilerin yaraticiligini ve 1is
birligi becerilerini blyuk ©6lcude gelistiriyor.

3D Baski Egitime Nasil Entegre
Edilebilir?

Egitim Kkurumlarinin 3D baskiyi o6gretmek icin farkla
yaklasimlar arasinda secim yapma esnekligine sahip oldugunu ve
bu esnekligin 3D baskinin dogasindan gelen bir firsat oldugu
soylenebilir. 1Ilk olarak, ©o6grencilere 3D baskinin
prensiplerini ve uygulama alanlarini o6gretmek ic¢in 0Ozel
kurslar tasarlanabilir. Bir diger secenek olaraksa,
egitimciler, ogrencilerin teorik bilgileri anlamalarina
yardimci olmak icin 3D baskiyi kullanarak o6zel o&gretim
araclari gelistirebilir. Ogretmenler ayni zamanda 6§rencilerin
ogrenimini desteklemek icin endiistriyel iiretim ve prototip
olusturma gibi ilgili derslerde 3D baskiyi tanitabilir. Ucilinci
olarak, oOgrenciler, tasarim ve pratik becerilerini buaylik
olcude gelistirmelerine yardimci olacak gercek bir 3D yazici
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ile modelleme ve baski surecini denemeye yonlendirebilir. Son
olaraksa, 3D baski, prototip olusturmanin maliyetini ve
zorlugunu azaltar.

“Umarim cocuklar kalplerinde hayal ettikleri seylere
dokunabilir, ruyalarini bir 3D modele donusturebilir ve sonra
onu fiziksel hale getirmek 1icin 3D baski teknolojisini
kullanabilir. Bu sayede hayal ettikleri seye gercekten
dokunabilirler.”

Jeff Farr, California Tustin Foothills Lisesi teknoloji
ogretmeni

Genel olarak, egitim ne kadar degisirse degissin, 3D baski her
seviyedeki 6grencilerin ve o0gretmenlerin hayallerini ve
yaraticiliklarini gercege donustirme potansiyelini korur.
California Tustin Foothills Lisesi teknoloji o6gretmeni Jeff
Farr, Ulaboratuvari ic¢in Raise3D vyazici satin alarak
ogrencilerinin hayallerini gercege doénustirmeyi amaclayan
ogretmenlerden yalnizca biri. Beklentiler hangi ydnde
degisirse degissin, Pro2 serisi ve E2 masalstu 3D yazici gibi
Raise3D yazicilar, guvenilirlik, kullanim kolayligi ve yuksek
performans nedeniyle okullarin ve egitimcilerin ilk tercihi
olmaya devam ediyor.


https://www.raise3d.com/pro2/
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Foothill Engineering and Technology

§ :
California Tustin Foothills Lisesi teknoloji oOgretmeni Jeff
Farr

3D Baskidan Once Egitim

Sinifta 3D baski uygulanmadan o6nce o6gretmenler, o6grencilere
yeni materyal ogretmek ic¢in multimedyaya ve 0&nceden
tasarlanmis 6§retim yardimcilarina giiveniyorlardi. Ogrenciler
fikirlerini yazi ve iki boyutlu veya uUc¢ boyutlu cizimlerle
ifade etmekle sinirlidir. 3D baski okullarla bulusturulmadan
once o6gretmenler o6grencilerine yeni metaryallerle tanistirmak
icin multimedya araclarina ve oOnceden tasarlanmis Ogretim
kaynaklarindan yararlaniyordu. Bu da 06grencileri fikirlerini
yaziyla ve 1iki boyutlu veya UuU¢ boyutlu cizimlerle ifade
etmekle sinirli bir dunyada birakiyordu.

Fikirleri, fiziksel modellere ve prototiplere donustiurme
noktasinda yardima kosan 3D baski teknolojisi, yeni bir
dinyanin kapisini araliyor. Hem model tasarimi hem de prototip



dogrulamasi kullanilabilir hale gelirse, bu sire¢ uygun
maliyetli olmayabilir ve yuksek basarisizlik oranina sahip
olmayabilir. Bununla birlikte, 3D baski, okullarin modellemeyi
egitim sdrecinin bir parcasi haline getirmelerini saglar.

3D Baski, Ogretim Icerigini
Sezgisel Bir Sekilde Goriintiiler

Ilkokuldan 1liseye kadar farkli dizeyde egitim veren
ogretmenler, Ogretmek istedikleri icerigi siniflarinda daha
sezgisel bir sekilde aktarabilmek icin 3D baskiy1
kullanabilir. Bu asamada, 3D baski teknolojisi, oOgrencilere
daha ayrintili fiziksel prototipler sunulmasini saglayarak
ogrencilerin bilimsel kavramlari anlamalarina yardimci olur.
Ornegin, ilkégretim matematik derslerinde cok yizli modelleri
yazdirmak ic¢in 3D baski teknolojisi kullanildiginda
ogrenciler, modellerdeki farki hissedebilir, o6lcebilir ve
deneyimleyebilir. Bu sayede de 6grenciler ders kitaplarindaki
gorsellerle yetinmek yerine Kkesfederek ve deneyimleyerek
ogrenme firsati yakalar.

3D modelleme ve baskiyi ogrenmek, 6grencilerin yaratici
becerilerini ve yeniliklerini gelistirmelerine yardimci olarak
ogrencilere yeni co6zumler deneme esnekligi sunar. Bu anlayisla
harekete gecen Tustin Foothills Lisesi, o0grencilerin
muhendislik tasarimini anlamalarina yardimci olan giris
seviyesi makine mihendisligi dersleri sunma konusunda onci
oldu. Jeff Farr, kullanimi g0zle gorulur sekilde kolay olan
birka¢ Raise3D N2 vyazici satin alarak 1ise basladi.
Ogrencilerin bir ginde temel 3D baski bilgisine hakim
olabilecegini ve yine temel modelleri basmayi deneyebilir hale
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geleceklerini dusunlirsek bu yazicilar ilk asamada oldukca
etkili olmustur.

Tustin Foothills Lisesi 6grencilerinin Raise3D Pro2 yazici ile
urettigi robotik kollar

Ogrenciler, daha hizli prototipleme ve kisisellestirilmis
uretime dahil olarak 0zel parcalar uUretmek ic¢in 3D baskiyi
kullanabilir. 3D yazici teknolojisinin sundugu olanaklardan
faydalanan Tustin Foothills Lisesi’nin robotik ekibi, bir
robot kol tasarlayarak Raise3D Pro2 3D ile bu modeli baski
asamasina alabilecek. Daha buyuk 3D baski parcalar Uretebilen
Pro2, sinifta hareket ettirmesi ve kullanmasi kolay 220V guc
kaynagi kullaniyor. Ayni zamanda baski islemini tamamlamak
i¢cin 6grencilerin midahalesi olmadan otomatik olarak isleme
gecebiliyor. Guvenli kullanim sunmasi sebebiyle, Raise3D Pro2,
okul projelerinde kendine yer buluyor.



Yiikksek Ogrenimde 3D Baski

3D baski, mihendislik ve uygulamali bilimler alanlarla dirsek
temasinda calisma olanagi sunarak yuksek 6grenimdeki uygulama
alanini genisletiyor. Birgok farkli Universite, bu teknolojiyi
egitimlerine entegre ederek gelecegin mesleklerine ydén
veriyor. 3D baski teknolojisini mifredatina dahil eden
universitelerden biri olan MIT, 3D baskinin temellerini
ogreten lisans ve lisansustu programlari sunuyor. Ayni zamanda
Texas Universitesi ve Virginia Tech, 3D baski ve eklemeli
uretimi kapsayan kurslar sundu. Katmanli imalat dallarindan
biri olan 3D baski, muhendislik tasarimi ve imalati alaninda
uzmanlasan o6grencilerin ustalasmasi gereken bir teknoloji
oldugunu bu noktada bir kez daha hatirlatiyor.

CNC vs 3D Baski

Yiuksek o6grenimdeki o6nemli orneklerden biri de Tokyo
Universitesi oldu. Ogrenciler, profesdrler ve kampis
icerisinde bulunan sirketler icin laboratuvarlar Raise 3D
yazicilar ile donatildi. O§renciler, Raise3D vyazicilari
laboratuvarda fikstur dretimi ve arastirmasi icin
kullanabiliyor. Raise3D yazicilarin Universiteye bulusmasindan
once, Tokyo Universitesi laboratuvarlarinda maliyetli ve ayni
zamanda malzeme ve enerji 1israfina neden olan CNC
kullaniliyordu. 3D yazicilara gecisle birlikte Universitenin
uretim suresi Uc¢ kat daha hizli geldi ve iscilik orani %50
azaldi. Bu sayede 1Universite, giderlerini azaltirken
ogrencilerinin 3D baski uygulamalarina dahil olabilmeleri icin
bir ortam yaratmayi basardi.
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Simdi rotamizi bir de Avrupa’ya cevirelim. Italya’da bulunan
Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro’nun
(ISCR) dgretmenleri ve 6grencileri, Italyan duvar resimlerini,
bronz heykelleri ve diger sanat eserlerini onarmak ve korumak
icin 3D tarama ile birlikte Raise3D Pro 2 yaziciyi kullaniyor.
Ogrenciler, baski icin ahsap dolgu, silikon, naylon,
polikarbonat, karbon fiber, PLA ve ABS gibi 3D baski
malzemeleriyle calisabilmek icin Raise3D filamentlerini ve
OFP‘yi (Acik Filament Programi) kullaniyor.
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ISCR 6gretmenleri ve o6grencileri, Raise3D Pro 2 yazici ile
sanat eserlerini onardi

Filament seceneklerinin c¢esitliligi, 6grencilerin resmin
rengini ve dokusunu taklit edebilmelerine olanak sunuyor. Bu
da Raise3D Pro 2 yazicinin, Ogretmenlere ve d&grencilere
ihtiyac¢ duyduklari modelleri Uretebilecekleri genis bir baski
alani sunmasini sagliyor. Cift nozullud baski, o6grencilerin
buyuk olgekli ve karmasik heykelleri kolayca basabilmeleri
icin iki rengin/ filamanin ayni anda basilmasina olanak
taniyor. Ogrenciler ayrica modeli tasarlamak ve dilimlemek
icin sezgisel ve kullanimi kolay bir 3D dilimleme yazilimi
olan ideaMaker‘i da kullanabiliyor.

Egitim, Siirdiriilebilirlik ve 3D
Bask1i

Hilo’'daki Hawaii Universitesi Sanat Bdlumi’nde docent olan Jon
Goebel, bunu yapmak ic¢in 3D baski kullanarak mercan


https://www.raise3d.com/ideamaker/

ekolojisini go6rsellestirmek 1ic¢in dniversitenin okyanus
arastirma ekibiyle is birligi yapti. Amaclari, halkin
dikkatini mercanlarin yasamina ve iklim degisikligine
cekmekti. Goebel 100’den fazla ekstra buylk mercan parcgasi
basarak bunlari bir araya getirdi. Raise3D Pro2 Plus’in yapi
hacminin 12 X 12 X 23,8 in¢ (305 X 305 X 605 mm) olmasi onu
Goebel’in fiyat araligindaki en iyi 3D yazici yapiyor. Bu
nedenle de yaklasik 6.000 saatlik bir calismaya denk gelen
projeyi yazdirmak icin Raise3D Pro2 Plus’'i kullandi.

Raise3D Pro2 yazici ile uretilen mercan modelleri

Ayrica Goebel, mercan ekolojisi ve plastik kirliligi konusunda
farkindalik yaratabilmek adina biyolojik olarak parcalanabilen
bir biyoplastik oldugu icin Raise3D PLA’y1i da sec¢ti. Bu proje,
3D baski teknolojisini cevre koruma ve insan davranisi
arasinda bir kopriuye donusturuyor. Ayni zamanda insanlarin
teknoloji ve doganin baris icinde ve sirdirulebilir bir
sekilde bir arada var olabilecegini anlamalarini sagliyor.



Egitimde 3D Baski Teknolojisinin
Gelecegl

3D baski, ogrenciler ve o6gretmenler arasinda yeniligi tesvik
etmek icin onemli bir itici gu¢ olma potansiyeline sahip
oldugunu kanitladi. Bu teknolojiyle tanisan 6grenciler, sinif
ici O6gretim etkinliklerine daha fazla dahil olurken, eklemeli
uretim kullanarak prototip olusturmayi 6grenebilir. Tim bunlar
olurken de aslinda gelecekteki egitimleri icin daha saglam bir
temel olusturabilir. 3D baski teknolojisinin egitim alaninda
sundugu sayisiz olanagi g6z onunde bulunduracak olursak bu
teknolojinin disiplinler arasi ve uygulamaya yonelik bir
yenilik kasirgasi yaratacagi asikar.

Kaynak: Raise3D

RaiseTouch 1.8.3.708
Gincellemesi: Pro3 HS Serisi
Icin Yenilikler ve
Iyilestirmeler

RaiseTouch 1.8.3.708, Pro3 HS Serisi icin yayinlandi ve bu
guncelleme, kullanici deneyimini daha da iyilestirmek icin
bircok yeni 06zellik ve optimizasyon sunuyor. Pro3 HS
sahiplerini neler bekledigine birlikte g6z atalim.
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Yeni Ozellikler

1. Filament RFID Okuma ve Yazma Ozellikleri: Kullanicilar
RFID c¢ipli filamentler kullandiginda, yazici otomatik
olarak filament bilgilerini (filament tlru, rengi vb.)
RFID Uzerinden okuyabilir ve filament agirligini RFID’ye
kaydedebilir. Bu, filament kullaniminin yoOnetimini
kolaylastirir. RFID c¢ipsiz filamentler kullaniliyorsa,
bu 6zellik atlanabilir.

Left Extruder - 220 °C - Load Left Extruder - 220 °C - Unload

If you are using filament with RFID, please place the
label on the filament near the side of the printer
where the RFID Sensor sign is. The printer will
automatically read the filament information and
enter the loading process.

U If you need to remove the filament, you can refresh the
and record the remaining weight of the
filament to the RFID.

) ) ) ) Current weight: 785.8g £
If you are using filament without RFID, please click

"Next" to load

The remaining fila
updated, pl

2. “Utilities” Sayfasinin Optimizasyonu: Sol ve sag
nozullar icin filament bilgileri ve agirlik gosterimi
eklendi. Ayrica, sayfa arayuzu stilinde yapilan
iyilestirmeler, kullaniciya bilgileri daha iyi iletmeyi
amacliyor.



[Raise3D]Hyper Speed PLA

220 °C

785.9/786.0g

+ Load

= Unload

[Raise3D]Hyper Speed PLA

220 °C

750.7/750.7¢g

+ Load e VVED

X

Utilities




3. Bosaltma Siireci Iyilestirmesi: Bosaltma islemi sirasinda
“on yukleme” fonksiyonu kaldirildi, cunkl oOon yukleme
komutu zaten bosaltma islemi baslatildiginda dahil
edilmis durumda.

4. 0n Baski Kontrol Siireci: Kullanicilara, baskz1
gereksinimlerini karsilamayan oOgeleri dizeltmeleri icin
zamaninda hatirlatma yapilmasini saglayan bir kontrol
sireci eklendi.

5. Baski1 Sayfasinda “Kullanilan Zaman” Gosterimi:
Kullanicilarin baski gdrevinin ne kadar sdiredir
calistigini bilmelerine yardimci olmak icin “Kullanilan
Zaman” gostergesi eklendi.
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6. 0fset Kalibrasyon Siirecinin Optimizasyonu: Gereksiz
yazici komutlari azaltilarak ve kalibrasyon modellerinin
baski kalitesi artirilarak kalibrasyon slreci
iyilestirildi.

7. Ayarlar Ogeleri icin Tiklanabilir Alanin Optimizasyonu:
Kullanicilarin etkilesimlerini kolaylastirmak amaciyla
ayarlar o0geleri ic¢in tiklanabilir alan araligi
genisletildi.



8. Cok Dilli Ceviri Belgeleri: Farkli dillerdeki
kullanicilari desteklemek icin c¢ok dilli ceviri
belgeleri gelistirildi.

Hata Diizeltmeleri

1. Otomatik Gecis Fonksiyonunun Iyilestirilmesi: Filament
bitimi sonrasinda devam eden baskilarda karsilasilan
sorunlar giderildi.

2. Diisiik Sicaklik Hatasinin Giderilmesi: Otomatik Gecgis
sonrasinda duraklatmadan devam ettikten sonra raporlanan
duslik sicaklik hatasi giderildi ve yazicinin durmasi
engellendi.

3. Gii¢c Kaybi Kurtarma Sonrasi Malzeme Verisinin
Sifirlanmasi Sorunu: Glic¢ kaybi kurtarma sonrasi malzeme
verisinin sifirlanmasi sorunu duzeltildi.

4. “Malzeme tiikendikten sonra tiim komutlari hemen durdur”
Seceneginin Gizlenmesi: Bu secenek artik gizlenmistir.

5. Siiriicii Hata Sorunlarinin Giderilmesi: Sirici hatalari
ile ilgili sorunlar duzeltildi.

RaiseTouch 1.8.3.708 guncellemesi, Pro3 HS kullanicilari icin
bircok yeni 06zellik ve iyilestirme getiriyor. Bu
guncellemeyle, yazicinizin performansi ve kullanici deneyimi
onemli oOlcude artacak. Bu yeniliklerden tam anlamiyla
faydalanmak icin RaiseTouch’unuzu guncellemeyi unutmayin!



https://www.raise3d.com/download/

Locomarine Networks: 3D Baski
i1le Gelismis Denizcilik
Teknolojisi

Locomarine Networks, Hirvatistan merkezli bir sirket olarak
gemilerde baglanti ve ag kurulumlarini optimize eden c¢ozumler
sunuyor. 3D yazici sahibi olmayan Locomarine, Raise3D saticisi
3DPrintaj ile 1is birligi yaparak hizli Gretim, maliyet
etkinligi ve esnek tasarim gibi avantajlardan yararlaniyor.
PETG malzemesi kullanarak dayanikli ve islevsel parcalar
ureten 3DPrintaj, Raise3D’'nin ideaMaker ve RaiseCloud
yazilimlariyla Uretim surecglerini verimli bir sekilde
yonetiyor. Locomarine, bu is birligi sayesinde yliksek kaliteli
3D baskili parcalarla denizcilik teknolojisini gelistiriyor.

Yenilikci Uretim Deneyimi:
Raise3D RMF500 3D Yazici
Incelemesi

Tasarim ve Yap1i

Raise3D RMF500, saglam ve estetik bir tasarima sahiptir. Metal
cerceve ve saglam yapi, uzun siureli ve yuksek kaliteli
baskilar ic¢in saglam bir temel olusturur. Blylk baski hacmi
(500mm x 500mm x 500mm), kullanicilara buyuk ve karmasik
parcalari tek seferde basma imkani sunar. Ayrica, kullanici
dostu dokunmatik ekran arayuzu, cihazin kolayca kullanilmasini
saglar.
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Teknoloji ve Performans

RMF500, c¢ift ekstruderli bir 3D vyazicidir ve cesitli
malzemelerle baski yapabilme yetenegine sahiptir. Farklz1
filamentlerle uyumlu olmasi, kullanicilara genis bir materyal
secenegi sunar ve ¢esitli uygulamalara olanak tanir. Ayrica,
yuksek ¢Ozunurluk ve hizli baski hizi, profesyonel
kullanicilar icin ideal bir secenek yapar.

Yazilim ve Destek

Raise3D, yazilim tarafinda da glc¢li bir destek sunar. 0Ozel
olarak tasarlanmis yazilimi, kullanicilarin tasarim surecini
kolaylastirir ve baski kalitesini optimize eder. Ayrica,
cevrimici topluluk ve teknik destek, kullanicilarin herhangi
bir sorunla karsilastiklarinda hizli bir sekilde c¢o6zum
bulmalarini saglar.

Uygulamalar

Raise3D RMF500, genis bir uygulama yelpazesine sahiptir.
Endistriyel prototiplerden egitim materyallerine kadar bircok



farkli alan icin idealdir. Mimari modellemeden otomotiv
parcalarina kadar cesitli projelerde kullanilabilir. Ayrica,
kicuk isletmelerden buyluk Uretim tesislerine kadar her tarlu
ortamda kullanilmak Uzere tasarlanmistir.

Raise3D RMF500, yuksek kaliteli ve genis bir wuygulama
yelpazesine sahip bir 3D vyazicidir. Saglam vyapi, glclu
performans ve kullanici dostu arayuzuyle dikkat ceker.
Profesyonel kullanicilar ve isletmeler icin ideal bir secenek
olan bu yazici, Uretim suUreclerini optimize etmek ve
yaraticiligi tesvik etmek icin mukemmel bir aractar.

Raise3D RMF500 hakkinda daha fazla bilgi edinmek ve satin

a 'L ma k i g i n https://bitly.ws/3f8tB

Raise3D, DF2 ile DLP 3D Baski
Cagini Baslatiyor

Raise3D’nin son yeniligi olan DF2 Digital Light Processing
(DLP) co6zumu ile 3D baski teknolojisinde bir sicrama taniklik
etti. Sirket, Frankfurt, Almanya’daki eski Orfeos Erben film
evinin konforlu sinemasinda, en son 3D yazicisini, diger
teknolojik glncellemeleri ve gelecege yonelik yol haritasini
sundu.
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B RAISE3D DF

DLP'nin SLA ve LCD yontemlerine goOre hiz, hassasiyet ve c¢ok
yonluluk avantajlarini aciklayarak — Raise3D’'nin DLP
teknolojisine yaklasimi, 3D baskida bir paradigma
degisikligini temsil ediyor. DF2, dikkat cekici bir 200 x 112
X 300 mm yapi boyutu, hizli baski hizlari ve essiz cozunurluk
sunarak, cesitli endistrilerde yuksek kaliteli ve verimli
uretim taleplerine yanit veriyor. 25 mm/saat (0,1 mm tabaka
basina) maksimum baski hizina ve 2560 x 1440 XY coézunlirligune
sahip DF2, diger higbir DLP yazicida bulunmayan bir hassasiyet
ve hiz sunuyor.

DLP is More Suitable for Production Scenarios than SLA and LCD
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Bu yilki Formnext etkinliginde, Raise3D DF2 c¢ozumiu ile DLP 3D
baskinin yeni bir cagini tanaittai.

Yazicinin en dikkat c¢ekici ozelliklerinden biri, RFID
teknolojisinin entegrasyonu sayesinde end-to-end is akisidir;
bu, is akisi parametrelerini otomatik olarak saklar ve
yorumlar. Dilimleme ve planlamadan baslayarak, baski, yikama
(DF Wash ile) ve iyilestirme (DF Cure ile) islemlerine kadar -
DF2 sistemi tim slreci akici ve verimli bir sekilde saglamak
icin entegre bir sekilde calisir. Bu is akisinin entegrasyonu,
gunumuz hizli uUretim ortamlarinda kritiktir.

DF2 c¢oO6zuml, Raise3D’'nin FFF teknolojisini genisletmek ve
farkli kullanicilarin degisen ihtiyaclarina yanit vermek
amaciyla tasarlandi. Artitek ve Brucom Co. Ltd gibi mevcut
musteriler, DF2'nin yeteneklerini karmasik tasarimlar ve kucuk
partili Uretim icin kullanabilirken, Shenzhen JLC Technology
Group, DF2 teknolojisini zaten kullandigi FFF teknolojisi ile
birlestirerek baski c¢iftligi teklifini yukseltebilir ve
ThyssenKrupp Bilstein, isbirligi robotlari icin donanimin
ozellestirilmesinde kullanabilir.

Raise3D, DF2 icin mevcut olan recinelerin cesitli uygulamalara
hitap ettigini belirtiyor — Standart Recine ve direkt boyama



ve kaplama ic¢in mat bir yuzeye sahip Yuksek Detayli
Recine’den, dayanikli ve darbeye dayanikli Tough 2K Rec¢ine’ye
ve cam elyaf takviyeli termoplastiklerin sertligini yansitan
ve ince duvarli parcalar ig¢in ideal olan yuksek rijitlik ve
ustin termal ve kimyasal dirence sahip Rigid 3K Recine’ye
kadar. Her recine turd, belirli endistri gereksinimlerini
karsilamak Uzere oOzenle gelistirilmistir, detayla
prototiplerden dayanikli, fonksiyonel parcalara kadar. Bu,
Raise3D’'nin BASF ve Henkel gibi ducunciu taraf recine
ureticileriyle olan ortakliklari sayesinde mumkudn olmustur, bu
ortaklarin markali malzemeleri arasinda LOCTITE 3D IND405,
LOCTITE 3D PR0476, Ultracur3D RG 3280 ve Ultracur3D RG 1100 B
bulunmaktadair.

DF2'nin anti-aliasing teknolojisi ve modelin kolayca
ayrilmasini saglayan hava soyulma teknolojisi gibi gelismis
0zellikleri de vurgulanmistir. Bu oOzellikler, DF2'nin
uretkenligini artirmakla kalmaz, ayni zamanda en yuksek
kalitede baski Urinlerini garanti eder. Ornedin, Z-ekseninin
stabilitesi, katmanlama veya merdiven katmanlari olmadan Z-



yonunde yiksek kaliteli baskilar saglar.

Formnext'’teki aksam etkinligi sadece bir Urin lansmani degil,
ayni zamanda Raise3D’nin katma degerli imalatin gelecegine
yonelik vizyonunun bir gosterisiydi. Gelismis DLP teknolojisi
ile DF2 c¢o6zuml, endiustrilerin dretim ve prototipleme
konularina yaklasimini devrim niteliginde degistirmeye
hazirlaniyor.

Raise3D E2CF ve Karbon Baski
Almanin Avantajlari

Raise3D E2CF, Raise3D’'nin Urettigi bir 3D yazici modelidir. Bu
3D yazici, endistriyel kalitede baskilar yapabilen yuksek
performansli bir cihazdir. Iste Raise3D E2CF’nin bazi temel
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ozellikleri ve avantajlari:

1. Cift Ekstruder: E2CF modeli, iki adet bagimsiz
calisabilen ekstrudere sahiptir. Bu, farkli renklerde
veya malzemelerde baskilar yapmanizi saglar. Ayrica,
destek malzemesini kolayca cikarmanizi da saglar.

2. Kapali Baski Odasi: E2CF’'nin baski odasi kapalidir. Bu,
baski sirasinda sicaklik ve nem kontroldnin saglanmasini
kolaylastirir. Ozellikle termoplastik malzemelerle
calisirken bu cok o6nemlidir.

3. Yilkksek Baski Kalitesi: E2CF, yiksek c¢ozinlirlikte
baskilar yapabilir. Bu, ayrintili modeller ve kompleks
geometrili parcalarin basilmasini mumkin kilar.

4. Genis Malzeme Destegi: E2CF, bir dizi farkli 3D baski
malzemesi ile uyumludur. PLA, ABS, PETG, TPU gibi
popluler malzemelerin yani sira, endustriyel uygulamalar
icin daha 06zel malzemelerle de calisabilir.

5. Yilksek Hassasiyetli Isitici Platform: E2CF’'nin 1sitici
platformu, baskinin tablaya tutunmasini saglamak icin
yuksek hassasiyetli bir sicaklik kontroli saglar.

6. 7 in¢ Dokunmatik Ekran: Kullanici dostu bir arayiize
sahip olan E2CF, 7 1inc¢lik bir dokunmatik ekrana
sahiptir. Bu, cihazin kullanimini kolaylastirir ve
ayarlarin yapilmasini basit hale getirir.

7. Dokunmatik Otomatik Seviyeleme: Cihaz, baski platformunu
otomatik olarak seviyeler, bu da baskinin kalitesini
artirir.

8. Bagimsiz Filament Sensorii: E2CF, filamentin bittigini
algilar ve baskiyi durdurarak, filament degisikliginizi
yapmanizi saglar.

9. Yiikksek Dayaniklilik ve Giivenilirlik: Raise3D, saglam ve
dayanikli malzemeler kullanarak E2CF’yi dretir, bu da
uzun omurlu ve guvenilir bir cihaz sunar.

Unutulmamasi gereken bir sey, herhangi bir 3D yazici modelinin
avantajlari ve dezavantajlari olabilir. E2CF modelinin



avantajlari, belirtilen o6zelliklerine dayanarak yapilmis bir
genel degerlendirmedir. Kullanici ihtiyaclarina ve
beklentilerine gore, farkli bir model daha uygun olabilir.

Raise3D E2CF 3D yazicisinin karbon fiber baski yapabilme
yetenegi, birka¢ Onemli avantaj sunar:

1. Yuksek Mukavemet ve Dayaniklilik: Karbon fiber takviyeli
malzemeler, standart termoplastiklere goOre c¢ok daha
yuksek mukavemet degerlerine sahiptir. Bu, parcalarin
daha dayanikli ve dayanikli olmasini saglar.

2. Hafiflik: Karbon fiber, yilksek mukavemetine ragmen hafif
bir malzemedir. Bu, parcalarin daha hafif olmasini
saglar, bu da 0zellikle havacilik, otomotiv ve hafif
insaat uygulamalarinda onemlidir.

3. Termal Stabilite: Karbon fiber takviyeli malzemeler,
yuksek sicakliklara dayanabilme 6zelligine sahiptir. Bu,
endistriyel wuygulamalarda kullanildiginda parcalarin
stabilite ve dayanikliligini artirir.

4. Kimyasal Direnc¢: Karbon fiber takviyeli malzemeler,
kimyasal asindirmalara karsi dayaniklaidir. Bu,
endistriyel ortamlarda kullanildiginda parcalarain
dayanikliligini artirair.

5. Yuksek Modiulis: Karbon fiber, yuksek elastik modiline
sahiptir. Bu, malzemenin egilme ve deformasyona karsi
dayanikliligini artirir.

6. Iyi Yizey Kalitesi: Karbon fiber takviyeli malzemeler,
daha purlzsuz yuzeylere sahiptir. Bu, detayli ve
karmasik parcalarin daha iyi sonuc¢larla uUretilebilmesini
saglar.

7. Enerji Emici: Karbon fiber takviyeli malzemeler,
darbeleri daha etkili bir sekilde emebilir. Bu, carpma
ve titresim direncini artirir.



Ancak, karbon fiber takviyeli malzemelerin kullanimi bazi
zorluklar da getirebilir. Ornedin, bu tir malzemelerin
islenmesi ve baski sureci daha dikkatli bir yaklasim
gerektirebilir. Ayrica, karbon fiberin baski nozullarina
asinma etkisi olabilir, bu nedenle dizenli bakim ve nozul
degisimleri onemlidir. Bununla birlikte, dogru bir sekilde
kullanildiginda, karbon fiber takviyeli malzemelerin sundugu
avantajlar, cesitli endistriyel uygulamalar icin c¢ok degerli
olabilir.

Hiper Hiz Yiikseltmesi 1ile
Baski Hizini 200mm/s’ye Kadar
Hizlandirma (Pro2 Serisi)

Hiper Hiz Yikseltmesi 06zelligi, Raise3D Pro2 serisi 3D
yazicilarda kullanilan bir yazilim 6zelligidir. Bu 6zellik,
yazicilarin baski hizini artirarak baski slresini onemli
Olclude azaltmalarina olanak tanir. Bu da kullanicilarin daha
hi1zl1 bir sekilde daha fazla baski yapmalarina olanak saglar.
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02 mm/Layer

Hiper Hiz Yikseltmesi, yazilim tarafindan kontrol edilir ve
yazilim ayarlarindan etkinlestirilir. Bu 0zellik, yazicinin
hizini artirirken, baski kalitesini korumak icin de cesitli
ayarlar yapar. Ornedin, baski sirasinda hareket eden
parcalarin daha disik hizlarda hareket etmesini saglayabilir.
Bu, daha yluksek hizlarda baski yaparken titresimi azaltarak
daha ylksek kaliteli baskilar elde etmenize yardimci olabilir.

Sonu¢ olarak, Hiper Hiz Yikseltmesi 6zelligi, Raise3D Pro2
serisi yazicilarinda baski suresini azaltarak daha hizli baski
yapilmasina olanak tanir. Ancak, baski kalitesini korumak icin



dikkatli bir sekilde kullanilmalidir ve baski yapilan nesnenin
0zelliklerine bagli olarak uygun baski hizi secilmelidir.

Hiper Hiz Ylikseltmesi 6zelligini kullanmak icin, Raise3D Pro2
serisi yazicinizin yaziliminda uygun ayarlari yapmaniz
gerekir. Islem su sekildedir:

1. Yazailiminizi ag¢in ve baski dosyanizi yukleyin.

2. Baski ayarlarinizi acin ve “Hiper Hiz” 06zelligini
etkinlestirin.

3. Baski hizi ayarlarini artirin. Hiper Hiz Yukseltmesi
0zelligi, baski hizini 200 mm/s’ye kadar artirabilir,
ancak bu hiz baski kalitesini etkileyebilir.

4. Baski destekleri olusturuyorsaniz, “Hiper Hiz”
0zelligini destekleri de etkileyecek sekilde ayarlayin.

5. Bask1 ayarlarinizi kaydedin ve baski islemini baslatin.

Hiper Hiz Yukseltmesi 06zelligini kullanmadan once, baski
kalitesi ve hizi arasinda bir denge kurmak onemlidir.
O0zellikle detayli, karmasik veya biyik nesneler icin baski
hizini artirmadan once iyice dusunmelisiniz.

Ayrica, baski sureci sirasinda yazicinizin ve bask1
malzemenizin kapasitesini de dikkate almalisiniz. Yazicinizin
sicaklik toleranslarini ve baski malzemenizin sinirlarini
bilmek, baski hizi ayarlarinizi yaparken onemlidir.

Sonu¢ olarak, Hiper Hiz Yikseltmesi 06zelligini kullanmadan
once baski malzemesi, baski kalitesi ve yazicinin kapasitesi
gibi faktorleri dikkate alarak uygun ayarlari yapmak
onemlidir. Bu 06zellik, dogru kullanildiginda baski siresini
onemli Olcude azaltabilir ve daha hizli baskilar yapmaniza
olanak tanir.



Raise3D 1.7.6.412 RaiseTouch
Versiyonu

RaiseTouch

1.7.6.412

Prod Series

with Hypeer Speed Upgrade Kit Only

Raise3D, 3D baski sektorinde 1lider bir yazilim olan
RaiseTouch’un son surumu olan 1.7.6.412'yi piyasaya surdu. Bu
yeni yazilaim siurumud, 3D baski islemlerinde kullanicilarin daha
fazla o0zellik ve daha 1iyi bir baski deneyimi elde etmelerini
sagliyor.RaiseTouch 1.7.6.412, 3D baski islemlerini daha kolay
hale getiren bir kullanici dostu arayluz sunuyor. Ayrica,
otomatik alarm o6zellikleri sayesinde filament degisimleri,
filament kesintileri ve diger hatalar hizli bir sekilde
cOzulebiliyor.



https://blog.3dortgen.com/%ef%bf%bcraise3d-1-7-6-412-raisetouch-versiyonu/
https://blog.3dortgen.com/%ef%bf%bcraise3d-1-7-6-412-raisetouch-versiyonu/

Bu yazilim siurumu, kullanicilarin baski kalitesini
artirmalarina yardimci olmak icin daha fazla kontrol saglaiyor.
Filament akis hizi gibi kritik parametrelerin ayarlanabilmesi
icin yeni oOzellikler sunuyor. Gelistirilmis kalibrasyon slreci
sayesinde, baski hizi, baski kalitesi ve malzeme kullanimi
arasinda daha iyi bir denge saglaniyor.

RaiseTouch 1.7.6.412 o6zellikle 3D baski sektorunde calisanlar
icin tasarlandi. Bu yazilaim sirumi, dretkenligi artirmak icin
daha hizli baski hizi ayarlari ve baski surecinde filigran
ekleme 6zelligi gibi yeni 6zellikler sunuyor.

i3 D

One-Click Upload Print Files Printing Tasks Assignment

Raise3D, kullanici deneyimini surekli olarak gelistirmek icin
calisiyor. RaiseTouch 1.7.6.412, 3D baski surecini daha da
kolaylastirarak, kullanicilarin daha iyi baskilar yapmalarini
sagliyor. Bu yeni yazilim siurumd, 3D baski sektdrindeki tdm
kullanicilara hitap ediyor.



